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Abstract (en)
[origin: WO8501252A1] The object of the invention is to form a high strength seal between facing sheets of thermoplastic material along their edges,
which may be formed as a stack of sheets. The improved process providing the high strength seal comprises forming a stack (12) of heat-sealable
sheets (14) with nonheat-sealable layers (16) interposed at predetermined locations, pressing the sheets (14) and layers (16) against platen (18) by
compression means (20) while exposing edge portion (22) to heat source (24) across the thickness of stack (12) to form a high strength seal (90)
between the edge portion (22) of the heat-sealable sheets (14).

Abstract (fr)
L'objet de l'invention est de former un joint de scellage de haute résistance entre des feuilles en vis-à-vis constituées d'un matériau thermoplastique,
le long de leurs bords, pouvant être formés comme une pile de feuilles. Le procédé amélioré permettant d'obtenir un joint de haute résistance
consiste à former une pile (12) de feuilles scellables à chaud (14) avec des couches non scellables à chaud (16) interposées en des points
prédéterminés, à comprimer les feuilles (14) et les couches (16) contre une plaque (18) à l'aide de moyens de compression (20) tout en exposant la
portion de bordure (22) à une source de chaleur (24) sur l'épaisseur de la pile (12) pour former un joint de haute résistance (90) entre la portion de
bordure (22) des feuilles thermoscellables (14).
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